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北京汉邦高科数字技术股份有限公司 

关于实际控制人部分股份被司法拍卖完成的公告 

 

一、司法拍卖背景情况 

北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”或“汉邦高科”）

于 2021 年 10 月 27 日披露了《关于实际控制人部分股份被司法拍卖的提示性公

告》（公告编号：2021-087），于 2021 年 11 月 30 日披露了《关于实际控制人

部分股份被司法拍卖的进展公告》（公告编号：2021-091），于 2021 年 12 月

16 日披露了《关于实际控制人部分股份被司法拍卖的进展公告》（公告编号：

2021-098），公司实际控制人王立群先生所持 200 万股股票，于 2021 年 11 月

29日 10 时至 2021年 11 月 30日 10时止在淘宝网司法拍卖网络平台上进行公开

拍卖，拍卖结果如下： 

序号 拍卖标的（股） 成交金额 （元） 竞买号 竞买人姓名 

1 2,000,000 14,560,000.00 Q3078 叶芬 

合计 2,000,000 14,560,000.00 -- -- 

二、司法拍卖完成情况 

公司于今日收到王立群先生发来的确认函，内容如下： 

我于近日收到杭州市拱墅区人民法院结案通知书（2021）浙 0105 执 3034

号，主要内容为：本院以（2021）浙 0105 执 3034 号立案执行的申请执行人浙江

农发小额贷款股份有限公司与被执行人王强、李蕾、王立群借款合同纠纷一案，

经本院执行，已执行到位 11379463 元，现本案已执行完毕。根据申请执行人的

申请，予以结案。 

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 



之后我查询个人账户，发现我所持有的汉邦高科 200 万股已交割完成。 

三、其他说明  

至此，本次拍卖流程已全部完成。王立群先生目前持有公司股份为

32,039,209 股，占公司总股本的 10.7421%，依然为公司的实际控制人。 

特此公告。  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

北京汉邦高科数字技术股份有限公司 

                                        董  事  会 

                                        2021 年 12 月 22 日 


